COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KONNEN NICHT VERPACKT
WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel
in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

Schichtstruktur
smac & 7
e 4
L1 Base Copper+Pla
] & PP 1067
L2 Core 1Moz
L3
% PP H1E
f Eiched Core
PP 2116
L4 E Core 1102
L5
e & PP10ET
L6 Base Copper+Pial
Y

smds & ”




0-LE/ADING

To Be Raliable, To Be Waluakl

—
e

= 1T o wie e aery el vl kil |
= ]
2 L
b g .-

A LA LRl el s tmea LR}

www.o-leading.com

Hochwertige PCB-Porzellan, Qualitats-PCB-Hersteller, gefiithrtes Leiterplattenlieferantporzellan


https://www.o-leading.com/de/news/The-relationship-betweenHigh-Quality-PCB-and-quote-area-andlead-time.html

